
「喜治漏」強效止漏劑 
SealCrete 

免敲除式浸淹止漏工法 
 
1. 檢視地坪狀況，如有明顯孔洞或裂縫，先以快乾水泥修補。 

2. 將磁磚或混凝土地坪表面清洗乾淨並擦乾後，再以熱風槍吹乾。 

3. 將所有排水口貼上錫箔貼紙使其完全密封後，進行浸淹止漏施工。 

4. 主劑(A劑)與硬化劑(B劑)的混合比例為24：

1。拌合時，準備一個空桶，先將B劑倒入空

桶中，再將A劑倒入，以攪拌器低速拌合均

勻，然後再倒於磁磚或混凝土的地坪表面。 

5. 拌合液需全面浸淹於所有地坪表面約

3~5mm，並保持浸淹時間達12小時。 

6. 觀察浸淹的「喜治漏」是否完全覆蓋地坪表

面，如有未覆蓋處，則必須補充至完全覆蓋。 

7. 隔日(12小時)，未滲入地坪內部的「喜治漏」

將形成固化的矽膠晶體，將其刮除，並將地坪表面清洗乾淨，即可放水進行滲

水測試。 
 
註：1. 地坪磁磚、大理石接縫如使用矽利康填縫劑，則需先將其刮除後再浸淹，

待浸淹完成後再回灌填縫劑。 

2. 所有排水口必須以錫箔貼紙完全密封，以避免「喜治漏」流失而造成水管

阻塞。  

3. 嚴冬(10oC以下)，硬化時間需延長至24~36小時，或可更改成24：2的拌合比

例，以縮短嚴冬時的硬化時間。 

4. 如磁磚下方為軟墊底層，可採用棋盤式灌注止漏工法處理。 
 

 

 
浸淹後固化的矽膠晶體 

 
刮除固化的矽膠晶體 
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